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天通控股股份有限公司

关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”或“公司”）全资子公司

天通智能装备有限公司（以下简称“天通智能”）拟吸收合并公司全资孙公司天

通日进精密技术有限公司（天通智能的全资子公司，以下简称“天通日进”）。本

次吸收合并完成后，天通日进的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、

人员及其他一切权利与义务由天通智能承继。

●本事项已经公司九届十四次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●本次合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生实质性

影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

一、吸收合并情况概述

根据公司战略发展需要，为整合公司资源，优化组织架构，降低管理成本，

天通智能拟吸收合并其全资子公司天通日进。吸收合并完成后，天通日进的独立

法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务由天

通智能承继。该事项已经公司于 2025 年 8 月 23 日召开的九届十四次董事会审议

通过。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司

股东大会审议。董事会授权公司经营管理层负责办理本次吸收合并的相关事宜。



二、吸收合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：天通智能装备有限公司

统一社会信用代码：91330481742902337N

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省海宁市海宁经济开发区双联路 129号

法定代表人：滕斌

注册资本：28499.6841万元

成立日期：2002年 9月 30日

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备

制造；数控机床制造；模具制造；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；

半导体器件专用设备制造；电子专用设备销售；数控机床销售；模具销售；环境

保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；半导体器件专用设备销售；普通机

械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广；货物进出口；精密机械加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）。

股权结构：天通股份持股 100%，为公司全资子公司。

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务指标

2024年 12月 31日
经天健会计师事务所（特殊普

通合伙）审计

2025年 6月 30日
未经审计

资产总额 200,550.64 192,478.56
负债总额 91,520.08 87,445.55
净资产 109,030.57 105,033.01

2024年度 2025年 1-6月
营业收入 54,537.82 8,111.93
净利润 -3,064.18 -3,997.56

（二）被合并方基本情况

公司名称：天通日进精密技术有限公司

统一社会信用代码：9133048108947675XX

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）



住所：浙江省海宁经济开发区双联路 129号 6号楼

法定代表人：滕斌

注册资本：12000万元

成立日期：2014年 1月 10日

经营范围：半导体材料专用设备的技术开发、制造和销售；新能源材料专用

设备的技术开发、制造、销售；电子工业专用设备的制造、销售；机电设备的软

件开发与应用、技术咨询与服务；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制

或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制

外商投资和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

股权结构：天通智能持股 100%，为公司全资孙公司。

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务指标

2024年 12月 31日
经天健会计师事务所（特殊普

通合伙）审计

2025年 6月 30日
未经审计

资产总额 68,936.45 69,085.93
负债总额 43,909.97 46,282.10
净资产 25,026.48 22,803.83

2024年度 2025年 1-6月
营业收入 33,776.21 6,409.53
净利润 -1,464.82 -2,222.64

三、本次吸收合并的方式及相关安排

（一）本次吸收合并的方式

天通智能拟吸收合并天通日进。吸收合并完成后，天通日进解散并注销，天

通智能存续经营。

（二）本次吸收合并的相关安排

1、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人

及公告程序。

2、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商

等注销、变更登记手续，以及法律法规规定的其他程序。



3、吸收合并完成后，天通日进的独立法人资格将被注销，天通智能将承继

天通日进的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司优化资源配置，建立一体化运作机制并精简组织架

构，助力业务整合与人力资源统筹，从而降低运营成本、提升管理效率，契合公

司发展战略。天通智能与天通日进均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司

合并报表范围。本次吸收合并对公司正常经营无实质性影响，且不构成关联交易

或重大资产重组，不会损害公司及全体股东（尤其是中小股东）的利益。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年 8月 26日


